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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la

publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste_ des
publications établies, se trouvent dans les docu
dessous:

¢ «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a

et comme pér@e Q

Terminologie, symbgles
et littéraux

graphiques utilisables surle matériel. Ino’ex relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE| 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Full document details: IEC 60249-2-13 1987

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \1EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 13: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
de qualité courante

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons teehniques, préparés pardes Comités
d’Etudes ot sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant A ces questions\expri ;
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concerna
pas engagée quand il est déclaré qu’un matérie

> 13 d’une série de publications, laquelle rem-

placera les spécificat i L1’Oxiging dans la Publication 249-2 de la CEI et pourra aussi
inclure de nou @: specifications
Le texte de ce?e\or issu dés\doeliments suivants:
Reégle dws\ \%ppon de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote

/5@\'\)245\ AN 52(BC)274 52(BC)262 52(BC)290

Les rapparts'de votenindiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a probation de cette norme.

Les publications suivantes de la CE1 sont citées dans la présente norme:

Publications n® 249-1 (1982): Matériaux de base pour circuits imprimés, Premiére partie: Méthodes d’essai.
249-3A (1976): Premier complément a la Publication 249-3 (1973): Matériaux de base pour circuits
imprimés Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits
imprimés — Spécification n® 2: Speécification pour feuille de cuivre utilisée pour la fabri-
cation de matériaux de base plaqués cuivre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications
Specification No. 13: Flexible copper-clad polyimide film,
general purpose grade

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica ittées on Which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as n¢ international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

lowing documents:

Six Month}.\\f‘\ \ k{(}@ﬂ’deting Two Months’ Procedure Report on Voting

Aé){ N 520274 52(C0OY262 52(C0)290

The following I EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 249-1(1982): Base materials for printed circuits, Part 1: Test methods.
249-3A (1976): First supplement to Publication 249-3 (1973): Base materials for printed circuits,
Part 3: Special materials used in connection with printed circuits — Specification
No. 2: Specification for copper foil for use in the manufacture of copper-clad base
materials.
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MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 13: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
de qualité courante

1. Domaine d’application

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des films flexibles de
polyimide recouverts de cuivre, de qualité courante.

Note. — Pour désigner ce matériau, on peut utiliser la référence 249-2-13-IEC-P
possible, on peut utiliser aussi la désignation plus bréve IEC-249-2-13.

; 8’il n’yN\a pas de confusion

de cqllg. Cette spécification ne concerne pas les
: le®hyl ne/propyléne) perfluoré, FEP,

2.1 Baseisolante

2.1.1  Filmde polyimide

préférentielles et tolérances admissibles
pour le film de polyimide

Tolérance maximale admissible

Epaisseur nominale .
en un point quelconque

pum in %
12,5 0,0005 +30
25 0,001 120
50 0,002 t15
75 0,003 +10
125 0,005 +10

2.1.2  Agentde liaison
Une couche de colle peut étre utilisée entre le film de polyimide et la feuille métallique.

2.2 Feuille de métal
Cuivre répondant 4 la Publication 249-3A dela CEI.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60249-2-13 1987


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-13-1987
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-2-13-1987

249-2-13 © 1IEC 1987 -7 —

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications
Specification No. 13: Flexible copper-clad polyimide film,
general purpose grade

1. Scope

This specification gives requirements for properties of flexible copper-clad polyimide film,
general purpose grade.

Note. — To designate this material, the reference 249-2-13-IEC-PI-Cu may be used; if the
the type designation may be abbreviated to read IEC-249-2-13.

The specification includes optional requirements which apply
purchaser and supplier. Copper-clad film complying with a

of poly1m1de with other films (e.g.
ethylene, PTFE).

2.1 Insulating base
2.1.1 Polyimide film

icknesses and permitted tolerances of

polyimide film
Nominal thickness Maximum permitted
tolerance at any point
pm in %
12.5 0.0005 +30
25 0.001 120
50 0.002 +15
75 0.003 +10
125 0.005 +10

2.1.2 Bonding medium

A layer of adhesive may be used between the polyimide film and the metal foil.
2.2 Metalfoil

Copper as specified in IEC Publication 249-3A.
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